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摘要(译)

提供有机电致发光元件的封装。发光体形成在第一基板的内表面上。第
二基板用作平面密封壳。在第一基板和第二基板的边缘上形成密封剂，
以粘合第一基板和第二基板，并形成气密空间。在气密空间内的第二基
板的内表面上形成第一干燥层。
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